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Endorfy Navis F360 -
Prozessor-Flussigkeitskihlsystem

Produktbeschreibung:

Gruppe:

Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Hauptmerkmale

Endorfy Navis F360 -
Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem -
KihlergroRe: 360 mm - (fur: LGA1156,
LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151,
LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066,
LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm

Systemzubehor
Endorfy
EY3B003
5903018665900

Produktbeschreibung

Produkttyp
Packungsinhalt
Kompatibilitat

GroRe des Flussigkeitskihlers
Geblaseanzahl
Lufterdurchmesser
Geblasehohe

Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Netzanschluss

Nennspannung

Merkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)
Gewicht

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfigung gestellt. Wir Gbernehmen keine Haftung fiir Fehler dieser Daten.

Endorfy Navis F360 -
Prozessor-Flussigkeitskiihlsystem
Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem
Montage-Kits, Pactum PT-3 Warmeleitpaste
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket,
LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700
Socket, Socket AM5

360 mm

Dreifach

120 mm

25 mm

Dynamisches Fluid-Lager

250-1800 rpm

Lufteranschluss, 4-polig

12V

Kupferboden, PWM-Steuerung,
All-in-One-Wasserkuhlung

39.5cmx12cmx 5.4 cm

1.437 kg
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